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crorrelleno 

seer  una 

na transluc

uir un exce

ibles que n

puestas h

por estar 

s por una 

o en un po
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inherentem
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los benefic
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conseguido
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a eliminar 

or desplaz

e la facilidad

(restaurac

ales de rep

s señalare

ón del rellen
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de tamañ
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ad: El módu

enga un m

con un mód
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tas de part

m²) mayor

kg/mm²), 

. Estos val

o tienen 

asión: Es 

por la pérdi
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